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Huixi Technology, empresa china de chips para robótica, anunció el 22 de octubre de 2026
que cerró una ronda pre-Serie B plus y una Serie B.

Lideró el Fondo de Inversión de la Industria de Inteligencia Artificial de Beijing. Participaron
el Fondo de Inversión para el Desarrollo de la Industria Robótica de Beijing, Hidden Hill
Capital y otros. También entraron accionistas que ya estaban: Shunwei Capital y Cathay
Capital.

La plata va al desarrollo de una generación nueva de chips de alto desempeño para IA física,
y a acelerar las entregas comerciales.

Huixi Technology desarrolla el sistema en chip de IA R1 y las plataformas de cómputo Huixi
Technology Embodied. Juntan procesadores con software para desplegar modelos, simular y
controlar en tiempo real. La plataforma de cómputo ya se usa en los robots Genie G2 de
AgiBot (智元机器人).

La empresa dijo que el financiamiento de capital de este año ya superó los 2.500 millones de
yuanes.
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